
MicroSpeed

1.0 毫米高速连接器
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MicroSpeed - 
高速.互连.解决方案.
 
ERNI MicroSpeed 系列连接器是高速数据传输的保障，在永久性应用中可以确保极高的
信号质量和久经考验的可靠性。

该1 毫米间距的屏蔽连接器系列产可实现高速数据应用，数据传输速率高达25 Gbit/s。该新型连接器
是新一代通讯标准的理想之选，例如100 Gbps以太网（IEEE 802.3ba标准），光纤互联网络论坛 
（OIF）, USB 3.1等等。此新型连接器适用于如数据通信和电信，高端计算，医疗技术，工业自动化
等需要高速传输和大数据量的典型应用。

ERNI在MicroSpeed®系列连接器上进一步优化了屏蔽设计，显著地改善了其电磁兼容性能。该新型连
接器具有最小的电磁辐射，并且具有很好的抗干扰性。

具有极性化插接面和盲插功能的坚固框架设计是工业环境中使用的决定性因素。此外，双线束母触点可
确保在恶劣环境下更安全可靠的连接，并保证1.5 毫米的拭接长度。

MicroSpeed连接器：数据传输更快
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特征

间距 1.0 毫米

针数 26, 32, 44 和 50 针型（2 排）, 75 针型（3 排）, 91 和 133 针型（7 排）

数据传输速率 最高可达 25 Gbit/s

板对板高度 5 - 20 毫米

端接技术 SMT（信号触点），SMT 或 THR（屏蔽触点）

连接器

2 排版本

3 排版本（MicroSpeed Triple）

7 排版本（开放式针脚阵列）电源模块

型号

公头和母头连接器

垂直式和直角式

组合模块

标准（非盲插）和盲插

EMC增强屏蔽

MicroFlex FPC
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功能

2 排 - 叠板（夹层）

2 排 - 正交板

2 排 - 扩展卡（共面）

MicroFlex FPC

3 排 - 叠板（夹层）

7 排 - 叠板（夹层）



5MicroSpeed 

各种类型

机械设计与屏蔽概念
针对各种需求，MicroSpeed系列产品提供了最佳

的解决方案：

连接器的稳健性/尺寸
•  标准（占板面积非常小）

•  盲插（稳健性非常好，但占板面积略大）

电磁兼容性（EMC）
•  标准屏蔽（具有非常优异的电磁兼容性能）

•  EMC强化型屏蔽层（具有出色的电磁兼容性能；最小化的耦合电感）

盲插设计
•  盲插版本功能

 - 插接面的独特极性化

 - 延伸导向捕捉匹配的连接器

 - 壁厚增加

 - 占板面积略大

•  具有自动对准功能，可将盲插连接器引导到正确的插接位置

•  即使在恶劣的条件下也可确保一致且可靠的插接

•  可靠稳健的连接器，适用于各种恶劣环境

屏蔽设计
标准屏蔽
•  EMC弹片在母头连接器上

EMC增强屏蔽
•  EMC弹片在公头连接器上

•  针对公头和母头连接器的附加表面贴（SMT）屏蔽簧片

大大降低了耦合电感，因此具有出色的电磁兼容性。
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各种类型

高端EMC屏蔽
•  MicroSpeed系列高速连接器采用的高端屏蔽设可确保最佳性能和高效

    的电磁兼容性

 – 标准屏蔽层具有出色的抗静电放电（ESD）的抗干扰能力

 – 最小化电磁干扰（EMI）的影响并显著降低干扰敏感的电路板组件

•  EMC 增强型屏蔽通过显著降低电感耦合将性能提高到同类最佳

•  先进的通信系统得益于较高的信号完整性和更加安全的数据传输

•  视需要可选择将屏蔽层用作电源层，每个屏蔽层可承受高达10 A的电流

触点设计和耐用性
•  由于双杆弹簧端子设计，因此具有超高的可靠性：

 – 扭转式梅花形触点（90°）

 – 均匀的轧制表面可确保更加牢固接触

 – 插接对之间的接触面宽

 – 较低的表面粗糙度使磨损最小化

 – 较小的接触电阻

•  提供出色的未对准公差/公差补偿

•   拭接长度：1.5 毫米

•  耐用性：> 500次插拔

•  触点表面处理：镀金

•  对触点进行润滑处理以有助于防止摩擦腐蚀

接口/插接面
•  带护罩的外壳可保护触点

•  采用耐高温材料

•  采用独特的极性化处理可避免错位插接

•  捕获范围可提供自动对准并提供较高的偏移公差和倾角

•  薄型小巧的外壳设计可确保气流流通以加速系统冷却

优势
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优势

表面贴（SMT）/ 表面贴（SMT）和表面贴
（SMT）/ 通孔回流（THR）端接方式
•  表面贴装连接器（表面贴（SMT）触点/表面贴（SMT）屏蔽）

 – 双面电路板组装件

 – 100％的共面性（≤ 0.1 毫米），可获得极为出色的焊接效果

•  屏蔽端子上可选择通孔回流（THR）端子（表面贴

（SMT）触点/通孔回流（THR）屏蔽）

 – 通孔回流（THR）屏蔽端子可为要求苛刻的工业应用提供坚固可靠的机械焊点

背面回流焊
MicroSpeed系列高速连接器采用非常高效的电路板加工工艺：

•  能够进行背面回流焊（垂直式薄型公母表面贴（SMT）版本）

MicroFlex FPC
使用多层刚-挠性电路板的FPC高速连接，例如：

•  两层FPC

•  25 Gbit/s的高速数据传输

•  20个差分对

•  长度为500 毫米

•  MicroSpeed 开放式针脚阵列，133针型

•  用于100千兆光纤网络传输系统的测试设备
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优势

取放垫
•  用于直式连接器的真空吸嘴的取放垫

•  耐高温塑料可承受回流焊温度

•  弯角式连接器通常在光滑的屏蔽表面上拾取

性能
在传输高速信号时，下一代平台需要提供最佳的信号完整性性能。在最小化

不连续性的同时保持适宜的阻抗可能是需要克服的一大挑战。此外，因附近

信号线路耦合而造成的不必要的噪声也可能会导致有用信号的失真。

•  MicroSpeed系列产品结合了最佳的高速传输性能和出色的信号完整性

•  根据经验，最佳性能是在较矮的堆叠高度上实现的，因为这样可以缩短反

 射时间和避免出现不必要的耦合

高频特性

高速连接器额定值
插入损耗是表征信号完整性和高速性的性能特征之一，其表示了信号传输通

道中的功率损耗。MicroSpeed系列高速连接器的额定值是基于0.5dB的插

入损耗（IL）给出的。

•  在0.5dB IL/12.5 GHz时数据传输性能高达25 Gbit/s

•  满足100千兆以太网标准（IEEE 802.3ba；每通道25Gbps）

•  高达42个差分IO，可实现的额定数据传输速率超过25 Gbit/s

•  较小的对地电感
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信号完整性
MicroSpeed系列高速连接器和开放式针脚阵列能够给为横向，纵

向或网格状针脚分配提供最大程度的接地和布线灵活性。

•  各种信号对地模式均满足各自的串扰要求（NEXT，FEXT），因此

 可保持信号完整性

•  MicroSpeedTriple系列连接器支持在某些信号对地模式下减少高达

 90％的串扰影响

阻抗控制
•  阻抗匹配的连接器，旨在最大程度地减少阻抗不匹配

•  针对单端（50Ω）或差分对（100Ω）信号类型

高频特性

加工处理

卷带包装
•  用于安全运输的封装

•  全自动电路板装配

全自动装配和回流焊
•  便于在现代装配线上进行高效加工
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插接条件

拭接长度 (50针型盲插版本)

确保安全自动定心的允许倾角 (50针型盲插版本)

确保安全自动对中的允许偏差 (50针型盲插版本)
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板对板高度

挠性板堆叠

板对板高度 公头堆叠高度 母头堆叠高度

5 - 6 毫米 1 毫米 4 毫米

6 - 7毫米 2 毫米 4 毫米

7 - 8 毫米 1 毫米 6 毫米

8 - 9 毫米 2 毫米 6 毫米

9 -10 毫米 1 毫米 8 毫米

10 - 11 毫米 2 毫米 8 毫米

11 - 12 毫米 1 毫米 10 毫米

12 - 13 毫米 2 毫米 10 毫米

13 - 14 毫米 9 毫米 4 毫米

14 - 15 毫米 10 毫米 4 毫米

15 - 16 毫米 9 毫米 6 毫米

16 - 17 毫米 10 毫米 6 毫米

17 - 18 毫米 9 毫米 8 毫米

18 - 19 毫米 10 毫米 8 毫米

19 - 20 毫米 9 毫米 10 毫米

20 - 21 毫米 10 毫米 10 毫米
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特性

描述 标准 公头和母头连接器

气候类别 DIN EN 60068-1 测试  b 55 / 125 / 56

温度范围 -55 / 125 °C

触点额定电流 IEC60512 测试 5b ca. 1 A信号触点 / 10 A（每个屏蔽）

空气间隙和爬电距离（最小） 触点 - 触点：0.5 毫米

工作电压 IEC 60664-1

该产品的允许工作电压取决于客户的具体应用场合以及适用或规

定的安全要求。整套电气设备必须考虑符合IEC 60664-1标准规

定的绝缘配合要求。因此，连接器插接后的最大爬电距离和电气

间隙被纳入为整个电流路径的一部分。在实际中，由于印刷电路

板的导电图形或所使用的电气布线不同，爬电距离或电气间隙可

能减小并且必须分开考虑。所以，在某些具体应用中与连接器相

比，爬电距离和电气间隙可能会有所减小。

电介质强度 IEC 60512 测试 4a
触点 - 触点： 500 Vrms

触点 - 接地： 500 Vrms

接触电阻 IEC 60512 测试 2a < 25 mΩ to < 50 mΩ （取决于堆叠高度）

绝缘电阻 IEC 60512 测试 3a > 104 MΩ

振动，正弦 IEC 60512 测试 6d
10 - 2000 Hz 

20 g

接触干扰

（进行振动试验时）
IEC 60512 测试 2e < 1 µs

耐冲击性

（正弦半波电流）
IEC 60512 测试 6c

50 g 

11 ms

接触干扰

 ( 冲击测试时 )
IEC 60512 测试 2e < 1 µs

机械操作 IEC 60512 测试 9a 500 次接插

插入和拔出力 IEC 60512 测试 13b 每个触点最大 0.5 N

量规保持力 IEC 60512 测试 16e > 0.1 N

技术数据
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特性

技术数据

描述 标准 公头和母头连接器

信号传输数据

数据传输速率 最高可达25 Gbit/s

多线串扰 < 0.5% （50 ps）（10-90%）

差分阻抗 100 Ω

单端阻抗 50 Ω

加工条件

回流焊最高温度
JEDEC

J-STD-020
20 - 40 s（260 °C）

共面性 < 0.1 毫米

外壳材料

绝缘本体 LCP

CTI值 IEC 112 175

UL阻燃系数 UL 94 V-0

UL认证塑性材料 E83005

MSL
JEDEC

J-STD-020
1 级

触点材料

基材 铜合金

插接区域 镀金

端接区域 锡

环境相容性

循环再用 无阻燃添加剂，无毒性添加剂，且易于回收

产品认证

UL/CSA认证 E84703
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标准EMC增强型，弯角式母头

产品规格
•  弯角式，2 排

•  26, 50 针

•  数据传输速率高达25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

建议布局
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盲插EMC增强型，弯角式母头

产品规格
•   弯角式，2 排

•  32, 44, 50 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

建议布局



ö

ö

尺寸图 | 50针版本

建议布局

MicroSpeed 16

标准，垂直式母头

产品规格
•  垂直式，2 排

•  50 针

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  标准屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  高度：4, 6, 8, 10 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

堆叠高度 A

4 毫米 3.80

6 毫米 5.80

8 毫米 7.80

10 毫米 9.80

所有尺寸以毫米为单位。
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盲插，垂直式母头

产品规格
•  垂直式，2 排

•  50 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达25 Gbit/s

•  标准屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  高度：4, 6, 8, 10 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

堆叠高度 A

4 毫米 4.40

6 毫米 6.40

8 毫米 8.40

10 毫米 10.40

ö

ö

尺寸图 | 50针版本

建议布局

所有尺寸以毫米为单位。 所有尺寸以毫米为单位。
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标准EMC增强型，垂直式母头

产品规格
•  垂直式，2 排

•  26, 50 针

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  高度：4 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 A

4 毫米 3.80

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。
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盲插EMC增强型，垂直式母头

产品规格
•  垂直式，2排

•  32, 50 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  高度：4 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 A
4 毫米 4.40

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。
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MicroSpeed 20

标准EMC增强型，弯角式公头

产品规格
•  弯角式，2 排

•  26, 50 针

•  数据传输速率高达 25 GBit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本
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盲插EMC增强型，弯角式公头

产品规格
•  弯角式，2 排

•  32, 50 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达 25 GBit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本
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MicroSpeed 22

标准，垂直式公头

产品规格
•  垂直式，2 排

•  50 针

•  数据传输速率高达25 Gbit/s

•  标准屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  高度：1, 2, 9, 10 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 A

1 毫米 4.80

2 毫米 5.80

9 毫米 12.80

10 毫米 13.80

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。
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盲插，垂直式公头

产品规格
•  垂直式，2 排

•  50 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达25 Gbit/s

•  标准屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  高度：1, 2, 9, 10 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 A

1 毫米 4.80

2 毫米 5.80

9 毫米 12.80

10 毫米 13.80

所有尺寸以毫米为单位。 所有尺寸以毫米为单位。
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标准EMC增强型，垂直式公头

产品规格
•  垂直式，2排

•  26, 50针

•  数据传输速率高达25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  高度：1 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 A

1 毫米 4.80

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。
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盲插EMC增强型，垂直式公头

产品规格
•  垂直式，2 排

•  32, 44, 50 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  高度：1, 10 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 A
1 毫米 4.80

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。 所有尺寸以毫米为单位。



MicroSpeed 26

组合型模块

产品规格
•  弯角式，2 排

•  26 针

•  组合型公头和母头连接器

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 



建议布局

27MicroSpeed 

产品规格
•  垂直式，3 排

•  75 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  高度：4 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

盲插EMC增强型，垂直式母头

针数 A B

75 27.40 26.00

所有尺寸以毫米为单位。



建议布局

MicroSpeed 28

盲插EMC增强型，垂直式公头

产品规格
•  垂直式，3 排

•  75 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  高度：1 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

针数 A B
75 28.95 26.00

所有尺寸以毫米为单位。



建议布局

29MicroSpeed 

产品规格
•  垂直式，7 排

•  91, 133 针

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  标准屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  高度：4 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 C

4 毫米 3.80

标准，垂直式母头

针数 A B

91 14.00 14.00

133 20.00 20.00

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。



建议布局

MicroSpeed 30

产品规格
•  垂直式，7 排

•  91, 133 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  标准屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  高度：4, 6 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 C

4 毫米 4.40

6 毫米 6.40

盲插，垂直式母头

针数 A B

91 15.40 14.00

133 21.40 20.00

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。



建议布局

31MicroSpeed 

产品规格
•  垂直式，7 排

•  91, 133 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  高度：6, 8 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

盲插EMC增强型，垂直式母头

堆叠高度 C

6 毫米 6.40

8 毫米 8.40

针数 A B

91 15.40 14.00

133 21.40 20.00

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。



建议布局

MicroSpeed 32

产品规格
•  垂直式，7 排

•  91, 133 针

•  数据传输速率高达 25 GBit/s

•  标准屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  高度：1 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

堆叠高度 C

1 毫米 4.80

标准，垂直式公头

针数 A B

91 14.95 14.00

133 20.95 20.00

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。



建议布局

33MicroSpeed 

产品规格
•  垂直式，7 排

•  91, 133 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达 25 Gbit/s

•  标准屏蔽

•  采用表面贴（SMT）或通孔回流（THR）端接方式的屏蔽触点

•  高度：1, 2 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

盲插，垂直式公头

堆叠高度 C

1 毫米 4.80

2 毫米 5.80

针数 A B
91 16.95 14.00

133 22.95 20.00

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。



建议布局

MicroSpeed 34

产品规格
•  垂直式，7 排

•  91, 133 针

•  盲插设计

•  数据传输速率高达25 Gbit/s

•  EMC增强屏蔽

•  采用表面贴（SMT）端接方式的屏蔽触点

•  高度：1, 2 毫米

•  卷带包装

•  料号请参阅我们的网站

尺寸图 | 50针版本

盲插EMC增强型，垂直式公头

堆叠高度 C

1 毫米 4.80

2 毫米 5.80

针数 A B

91 16.95 14.00

133 22.95 20.00

ö

ö

所有尺寸以毫米为单位。
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与我们联系
我们让您轻松与我们的专家联系，并随时准备提供您需要的支持。 
访问 www.te.com.cn/support 与产品信息专家交谈。
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